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摘要(译)

公开了通过在超声系统中使用多个体积切片来提供多个三维超声图像的
实施例。超声系统包括：超声数据获取单元，被配置为向目标对象发送
超声信号和从目标对象接收超声信号以获取超声数据;体数据形成单元，
被配置为通过使用超声数据形成体数据;用户输入单元，用于允许用户输
入用户指令;处理单元，被配置为响应于用户指令在体数据中设置具有不
同宽度的多个体积切片区域，并且通过使用由体积切片区域定义的体积
切片形成多个三维超声图像。
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